BMBF-Forschungsprojekt ,ROBUST”:

Anti-Aging fiir Chips

geférderte Forschungsprojekt ROBUST (Entwurf robuster na

elektronischer Systeme) ist abgeschlossen und soll dazu die

stellen.

In den nachsten Jahren wird sich die
Anzahl der Transistoren auf einem Chip
weiter vervielfachen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass einer der Transistoren im
Laufe seines Lebens versagt, nimmt
damit zu. Zudem werden bei so kleinen
Strukturen die Alterungsprozesse immer
deutlicher auftreten. Deshalb ist es
wichtig, frihzeitig neue Methoden zu
erforschen, um diesen absehbaren
Schwierigkeiten wirksam zu begegnen.

Wie robust ist robust?

Im Projekt ROBUST wurde zunachst
,Robustheit” definiert und daraus eine
MaRzahl, das Robustheitsmal, abgelei-
tet. Die Robustheit sagt aus, wie lange
ein elektronisches System starken Be-
lastungen und Stérungen wie mecha-
nischen Beanspruchungen, Tempera-
tureinflissen, Elektromigration usw.
widerstehen kann. Das Robustheitsmal
erlaubt die systematische Bestimmung

und Verbesserung der Robustheit
nanoelektronischer Systeme. Das sind
Chip-Systeme, die viele elektronische
Funktionen in einem Chip (System-on-
Chip, SoC) beherbergen.

Der Alterungsverlauf im Chip hangt von
den Betriebsbedingungen ab. Die
Robustheitsbewertung zieht den Alte-
rungsverlauf heran, um Alterungsvor-
hersagen flr ein angenommenes Ein-
satzszenario daraus abzuleiten. So be-
rechnet ein Chip in einem Fahrerassis-
tenzsystem den Algorithmus wahrend
eines gefahrenen Kilometers an die drei
Millionen Mal. ,Mit dem entwickelten
Robustheitsmafl} wird es kiinftig még-
lich sein, auf Basis genauer Kenntnis der
Einsatzverhdltnisse und Alterungspro-
zesse sowohl den Chip als auch ein
gesamtes System ausreichend robust
auszulegen’, erldutert Dr. Peter van Staa,
Vice President und zustdndig fir die
Designtechnologien im Bosch-Halblei-
terbereich.

TECHNIK + TRENDS

Clusterforschungsprojekt ROBUST

An dem Forschungsprojekt ROBUST
nahmen Institute, Universitdten und
Industriepartner teil. So waren die zwei
Forschungsinstitute OFFIS Oldenburg
und FZI Karlsruhe sowie die Technische
Universitat Minchen, die Universitat
Stuttgart, die Leibniz-Universitat Han-
nover und die Universitdt Frankfurt
beteiligt. Koordiniert wurde das For-
schungsprojekt durch das edacentrum,
das auBerdem zum reibungslosen
Know-how-Transfer zwischen den For-
schungspartnern beigetragen hat. Das
Bundesministerium fir Bildung und
Forschung (BMBF) hat das dreijahrige
Forschungsprojekt (Férderkennzeichen:
16M3087) mit etwa 1 Mio. Euro gefér-
dert. Weitere finanzielle und technische
Unterstiitzung leisteten die Industrie-
partner, allen voran der Chiphersteller
Infineon Technologies und der Auto-
mobilzulieferer Bosch. go
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